台積公司的產品水足跡管理
第十七條 等級：領先
資料來源：2013年台積公司企業社會責任報告
台積公司對於國際上針對水足跡而發展中的標準，將持續關注，做好準備
企業概述

台積公司成立於民國七十六年，是全球首創專業積體電路製造服務的公司。身為專業積體電路製造服務業的創始者與領導者，台積公司在提供先進的晶圓製程技術與最佳的製造效率上已建立聲譽。自創立開始，台積公司即持續提供客戶最先進的技術及台積公司 TSMC COMPATIBLE® 設計服務。

台積公司藉由與每個客戶所建立的堅強的夥伴關係，穩定地創造了強而有力的成長。全球的IC供應商因信任台積公司獨一無二的尖端製程技術、先鋒設計服務、製造生產力與產品品質，將其產品交予台積公司生產。在民國九十九年中，台積公司為全球四百多個客戶提供服務，生產超過七千多種的晶片，被廣泛地運用在電腦產品、通訊產品與消費性電子產品等多樣應用領域。

此外，考量到公司長期的成長和策略發展，台積公司決定投資照明（ Lighting）和太陽能（Solar Energy）相關產業，並計劃透過提供差異化的領導技術及提供客戶獨特價值的定位策略，來追求其中的諸多新商機。
案例描述
關於水資源風險管理與產品水足跡在國際上已有許多討論，包括道瓊永續指數與碳揭露計劃之年度評選調查。然而，產品水足跡目前尚不具國際標準。台積公司一向視水資源為珍貴資源，對於自己工廠與供應商之節水要求已持續多年，除了於民國98年在積體電路第三類環保產品宣告中納入水資源耗用與其他環境衝擊足跡之外，也將水資源耗用資料納於供應商問卷中，提醒其注意此議題。台積公司對於國際上針對水足跡而發展中的標準，將持續關注，做好準備。除了晶圓十二廠在民國101年與五家主要供應商合作完成十二吋晶圓之產品水足跡，同時取得外部驗證機構之驗證外，晶圓三廠亦於民國102年完成八吋晶圓之產品水足跡與外部驗證。
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